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. LASER . .
S ALRINE LR Firma Alpine Laser zosta a za_0-ona w 2019 roku przez Joe

Kempfa i jego koleg—. Po dziesi—cioleciach dorwiadczenia w

bran y techniki medycznej za o yli firm  Alpine Laser: start-up ma
na celu produkcj lepszych i szybszych maszyn dla przemys u. Po
pierwszym roku rozwoju popyt na ich innowacyjne wycinarki
laserowe do rur wzrés 1 wyk—adniczo. Pierwsze maszyny zosta y
dostarczone do klientéw w 2022 roku. Produkuj mae elastyczne
rurki do celéow medycznych. Dzi—ki modu—owej konstrukcji mo—na
korzysta | z szerokiej gamy narz dzi, laseréw i nak iadek, ktére
mona szybko wymienia— w zale-no ci od zlecenia produkcji.

BRAN A ,%CD% LICZBA PRACOWNIKOW LOKALIZACIA

Technika PirTii pies Bloomington,
medyczna Minnesota (USA)
PRODUKTY TRUMPF ZASTOSOWANIA
TruMicro 2000 ci—cie laserowe
w 16kno rdzeniowe z wydr 1 eniem LLK-U laserowa obrébka rur

Wyzwania: pot ga na rynku i maszyny modu owe

Joe Kempf chce budowa maszyny do mikroobrobki i sprzedawa ' je producentom stentow i podobnych
rurek. Popyt na takie rurki jest wysoki, a producenci nie nad 11aj ' z maszynami. Wej cie na rynek jest
jednak rcile kontrolowane przez organy nadzoru na ca ym wiecie. Dlatego ter1 najwi ksi producenci
maszyn do ci cia stentéw dziel ' mi dzy siebie rynek — staj ¢ si 1 tym samym w skim gard em, poniewa
produkcja i produkty starzej ' si 1. Firma Alpine Laser pracuje nad maszynami, ktére mog | zaspokoi
popyt szybciej i lepiej ni1 firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Konstrukgcja takich maszyn zawsze

wii1 e sit1 z kompromisem: z jednej strony maszyna powinna by~ atwo skalowalna, a zatem aby mo na
byo j produkowa " tanio i szybko. Z drugiej strony musi pozosta | indywidualnie konfigurowalna.
Kempf: "Zdali my sobie spraw , e tylko modu owa konstrukcja urz idzenia mo e pogodzi 1 oba cele".
A zatem tylko laser UKP mo e osi-ign 1 wymagan: jako 1 i 0szcz :dno 1 czasu.

TRUMPF



e

"Lasery o ultrakrotkim czasie impulsu wytwarzaj

tak czyste kraw dzie ci-cia, e nasi klienci produkuj
detale, ktore nie wymagaj ' jui obrébki agresywnymi
chemikaliami."

JOE KEMPF
ZALOr YCIEL | PREZES ALPINE LASER

Rozwi zania: kabel - wiat owodowy i femtosekundy

Alpine Laser kontaktuje si-) z firm TRUMPF. Nast jpnie oba przedsi biorstwa podj 1y wsp6 prac w celu
opracowania urz dzenia Medicut Pro firmy Alpine Laser — pierwszej na - wiecie maszyny wykorzystuj cej
laser UKP z podawaniem wi ¢ékien dr 1 onych do produkgji na skal 1 przemys ow . Szczegélna zaleta:
jakor 1 promienia TruMicro pozwala uzyska ' kraw dzie ci icia praktycznie bez przerébek — w przypadku
rur o Lrednicy 0,25 milimetra i gruboci - cianki zaledwie 0,5 milimetra nie jest to mo:liwe bez lasera
femtosekundowego. Modu owy system zaprojektowany w tym celu przez Alpine Laser umo liwia
obrébk  z 1o onych elementéw od dwdéch do pir ciu razy szybciej ni- konwencjonalne maszyny. A dzi ki
bardzo elastycznym narz dziom ustawienie uchwytu ¢z 1 ¢i i wyréwnanie uk adu optycznego zajmuje
mniej ni 1 pi 1 minut — to naprawd | szybko. Najmniejsza na [ wiecie maszyna do wszczepiania stentow
osi-ga to wszystko przy powierzchni zaledwie 1,2 na 0,7 metra. Zapewnia to kabel - wiat owodowy.
Umo' liwia kompaktowe i elastyczne prowadzenie wi zki od " roéd a lasera do przedmiotu obrabianego.

Realizacja: laser UKP tylko z tym partnerem

Im bardziej zespd 1 Joe Kempfa koncentrowar si 1 na niezb dnych zastosowaniach, tym cz 1 ciej pada a
nazwa TRUMPF. Bior ¢ pod uwag ' specyfikacje serii TruMicro i nowego kabla rwiat owodowego, dla
firmy Alpines byo jasne, “ie na rynku nie ma nic poréwnywalnego. Wspdlnie z osobami do kontaktu w
firmie TRUMPF ponownie analizuj~ projekt swoich produktéw. Jest to réwnier pierwsze zastosowanie na
du 1 skal 1 nowej prowadnicy - wiat- owodowej do laserow UKP firmy TRUMPF. Ekscytuj ce! Podczas gdy
pierwsze maszyny s 1 obecnie dostarczane do klientéw, Kempf juri my li o dalszej wspod pracy z firm
TRUMPF: "Wierzymy, ~e nasza praca jest daleka od zako iczenia — dopiero zaczynamy".



Przysz o 7 maluje si ' w jasnych barwach!

Firma Kempf dopiero siti rozkrica i ju~ my-li o nowych systemach ci-cia p-askich arkuszy UKP do

z o onych, wycinanych laserowo systeméw wprowadzania cewnikow. Moéwi: "Mamy d ug ' list )
produktéw w przygotowaniu, ktére mog yby skorzysta ' na modyfikacji — poprzez aktualizacj ' starych
wzoréw przemys owych o nowe, bardziej zaawansowane technologie"”.




